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@ External electrode terminal parts (12) and a plas- 
tic terminal supporting body (11) are individually 
formed, and the terminal parts (12) are inserted into 
through holes (lla) of the terminal supporting body 
(11). thereby completing a terminal holder (10). Each 
of the terminal parts (12) has a stopper portion (12a) 
at a predetermined position in its longitudinal direc- 
tion, such that the stopper portion (I2a) is wider than 
the width of the hole (11 a) in the terminal supporting 
body (11). Hence, the distance between the terminal 
supporting body (11) and the end of the terminal 
parts (12) is defined when the terminal parts (12) are 
inserted into holes (11 a) of the terminal supporting 
body (11). In addition, since the terminal parts (12) 
includes a spring portion (12b) which abuts against 
the inner wall of the hole (11a) in the terminal 
supporting body (11) when inserted therein, the ter- 
minal parts (12) cannot be slipped out of the terminal 
supporting body (11). Since the terminal holder (10) 
is formed by only inserting the terminal parts (12) 
into the holes (11a) of the plastic terminal supporting 
body (11), the terminal parts (12) cannot be de- 
formed, and the terminal holder (10) can be manu- 
factured easily even if the number of terminal parts 
(12) is large or the configuration thereof is com- 
plicated. 
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© Bortier economique pour composants diectroniques de puissance. A fixer sur dissipateur themiique et son 
procede de fabrication, 

^7) L'invention conceme un boitier Economique pour com- 
posants electroniques presentant un fort rapport puissance 
sur volume et des cosses de connexions versatiles et son 
procede de fabrication. . . 

Les composants 61ectroniques 6 sont assujettis sur la 
face interne 2a d'une feuille dielectrique mince 2 compre- 
nant un mat^riau principal bon conducteur thermique. La 
face 2b de la feuille 2 fait saillie hors du capot 1 qui recou- 
vre ta face 2a. Les cosses 3 sont introduites dans les fen- 
tes 1h, puis bloquees par les bossages If. Tous les orga- 
nes tntemes du boitier sont lies ensembles, immobilises et 
prot6g6s par une seule composition d'enrobage souple 
coulee en une seule fois dans le volume libre 1 1 compris 
entre les faces 2a et 1i. 

Le boitier de l'invention est destine a assurer la protec- 
tion et ta fixation sur un radiateur de refroidissement des 
composants electroniques de puissance qu'il contient. 
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La pr6seate iavention concerne les boitiers pour composants 61ectro- 
niques de puissance i fixer sur dissipateur thermique. 

II existe actuellement sur le march6 de tels boitiers pr6sentant des 
cosses raccordables ± des appareils. avec iesquels ils sent utilises, au moyen 

5 de conneiions vissees, bouionnfees ou encore emmanchees comme le sont 

les cosses type Faston. Ces boitiers sont voues i 6tre plaques sur des radiateurs 
de refroidissement avec Iesquels ils entrent en contact thermique par une de 
leurs faces (face thermique). 

Dans certains modeles. cette face thermique est m6tallique et la face 

10 opposee, interne au boitier, porte par I'intermediaire d*une "lame dielectri- 
que" mince les composants proteges par un surmoulage rigide isolant. Un 
deuxidme r6le de ce surmoulage est d'assurer la stability des conducteurs in-, 
ternes etdes connexions vers l'ext6rieur (cosses). Les hearts importants 
entre les coefficients de dilatation thermique des materiaux de natures diff6- 

15 rentes (m6talliques, c6ramiques. organiques) forc6s t coexister en conUct 
intime. entrainent lors des variations impos6es de temperature (par ex. -65* C 
-150* C) le d^veloppement de contraintes mecaniques. Ces contraintes m6ca- 
niques sont d'autant plus intenses que les 616ment5 contenus dans ces boi- 
tiers sontde grandes dimensions. Au-delid'une taille critique, il devient dif- 

20 ficile. sinon impossible, de maitriser les consequences destructrices de ces 
contraintes. 

De plus, le principe du surmoulage n6cessite des investissements et des 
operations lourds et coOteux. Enfin. les elements i proteger doivent resister 
aux intenses contraintes thermiques et mecaniques developpees lors de Tin- 
25 jection et de la polymerisation de la composition de surmoulage. 

Une autre structure classique conduit i couvrir le composant d'un ca- 
pot (moule perdu ). comportant les cosses vers lexterieur. et ^ remplir I'es- 
pace interieur laisse libre par les elements contenus. par une composition 
qui doit rester souple et adherente apres solidification ^ temperature mode- 

30 ree. Malheureusement, ces compositions sont sujettes. sous I'effet des varia- 
tions de temperature definies par les cahiers des charges (-65* C i +150* C). 
^ des variations de volume d'autant plus considerables qu'elles sont plus 
souples. Cest pourquoi leur surface doit rester libre et que le capot ne peut 
etre rempli. Par suite, f orifice d'introduction doit etre obture au cours d une 

35 operation compiementaire. De plus, la structure d'en capsulation presente 
deux necessites . 
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- la liaison des cosses avec le capot, r^aiisee soil par la technique des prison- 
niers lors du.mouiage du capoU soil par collage ult6rieur au capot. 

- le raccordement entre la partie interne des cosses et les composants 
contenus. 

5 Un premier objet de I'invention est de pr6voir un faoitier pour compo- 

sants d6veloppant un fort rapport puissance sur volume. 

Un autre objet de I'invention est de prevoir un boitier qui assure aui 
composants qu'il protege une presentation ^conomique etune mise en place 
rationnelle sur Tappareil r^cepteur. 
10 Aussi le boitier de I'invention ne comporte qu'un petit nombre de 

pieces assemblies au coursd un nombre r6duitd'op6rations. 

En plus de ces dispositions, la structure de ce boitier pr6sente : 

- un frein thermique minimal entre le(s) composant(s) contenu(s) et le 
radiateur dissipateur sur lequel sa forme le pr6destin6 i 6tre plaqu6 

15 conjointement aux composants voisins avec lesquels il coop^re. 

- Une -fixation des cosses de forme particulidreet leur raccordement, sur le? 
composants contenus, fiables et6conomiques. 

- Une rationalisation pouss6e du c^blage avec les composants voisins, ce qui 
autorise des longueurs de connexions minimales. 

20 - Une encapsulation dontle principe garantit. sinon I'absence, toutau moins 
une reduction drastique des effets m6caniques destructeurs d6velopp6s 
par les coefficients de dilatations sous 1' influence des variations de 
temperature. 

Pour satisfaire au mieux ces rflles. la face thermique du boitier de 
25 I'invention est constitute d'une feuiile mince 61ectriquement isolante et 
thermiquement conductrice. Sur la face oppos6e de ladite feuiile est (sont) 
dispose(s) en contact intime avec elle le(s) el6ment(s) electrique(s) conte- 
nus(s). 

Cette feuiile est choisie dans un mat6riau tel que : alumine, oxyde de be- 
30 ryllium, nitrure d* aluminium, m6tal 6maill6, ... Cette liste n'6Unt pas limita- 
tive. 

Ce boitier est apte t recevoir tous les types de composants eiectroniques 
et, en particulier, les resistances de puissance. Dans ce cas. la fonction resis- 
tive est avantageusement assuree par une couche de cermet conducteur et 
35 soudable, mais le choix de ce type de resistance n*est pas exclusif . Par 

exemple. reiement resistant pourra etre constitue d'une feuiile metallique. 

Le premier rdle du boitier de i'invention est de maintenir en pression 
la dite feuiile mince equipee des dits elements eiectriques centre le radiateur 
dissipateur. 
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Les autres rdles du boitier de i'invention sontd' assurer la stability des 
cosses. la protection des elements contenus et leur identification. 

De plus, la forme particuliere des cosses et I'aacrage des dites cosses 
leur assurent une robustesse optimaie pour un cout avantageux. 
5 Un avantage de la structure du boitier de Tinvention est qu'elle ne met 

en oeuvre qu'un seul enrobant coule en une seule fois sans aucune retouche 
de finition, 

Enfin un avantage majeur de la structure du boitier de Tinventton est 
d'assurer ses fonctions sans imposer aux 6l6ments contenus et ^ la feuille 
10 mince les supportant. des contraintes m6caniques inli6rentes k I'effet combi- 
ne des variations de temperature et des differences entre les coefficients de 
dilatations des mat^riaux presents. 

On suivra facilement la description deuiliee de la structure du boitier 
de I'invention dans le cas particulier non limitatif, oO il contient. pomflxe 
1!) exemole . deux resistances cermet, sur les figures suivantes : 

figure 1 : vue g6n6rale en perspective du boitier de I'invention comportant 
4 cosses dont deux a visser (une rabattue) et deux t emmancher 
type Fasten. 

figure 2 : vue de dessus du boitier fixe par une seule des deux vis sur un 
20 radiateur plan, 

figure 3 : coupe generale suivanta, le radiateur est figure par sa surface R 
figure 4 : coupe generale suivant b. le radiateur est figure par sa surface R 
figure 5 ' vue en plan d'une cosse 
figure 6 : vue en coupe d'une cosse ' 
25 figure 7 : coupe montrant Torientation de mise en place d une cosse, le detail 

de son ancrage. Taction du dispositif de maintien provisoire en 
cours de soudage et la position de la cosse apres soudage. 
figure 8 : dessin presentant un exemple d'eiement eiectronique contenu par 
le boitier de Tinvention dans le cas de 2 resistances et 4 electrodes 
30 conduc trices. 

figure 9 : vue en coupe a de I'element eiectronique de la figure 8. 

La feuille 2 (fig, 8 et 9) eiectriquement isolante, mais thermiquement 
conductrice, d'epaisseur 0,1 mm i 10 mm, supporte sur sa face 2a, par exemple 
deux couches resistantes 6a, 6b entre quatre couches conductrices 6al. 6a2. 
35 6b 1. 6b2 soudables sur les plages 7al< 7a2 et 7bl, 7b2. 
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Uae caracLt;ri:sUque paruculiere de l invenuon est constituee par le 
fait (fig. 3 et fig. 4) que la feuilie 2. en appui sur las butees Ig. est coiff6e par 
le capot 1 de telle sorte que sa face thermique externe 2b est en saillie d une 
distance D - 0,01 mm a 10 mm. typiquement de 0.05 a 0.5 mm sur la face lb du 
capot 1 afin d'assurer le contact direct et intime de cette face 2b avec le radia- 

teur de refroidissement R. 

Cest-a-dire que le boitier de T invention est caracterise par le fait 
(fig. 3 etfig. 4) qu'au moins un composant electronique estassujetti aune 
face interne di61ectrique 2a d'une feuilie 2. d'epaisseur 0.1 mm a 10 mm, 
presentant une bonne conduction thermique. 

La face interne 2a de la feuilie 2 est couverte par un capot rigide 1 et poss^de 
une face 2b externe au capot 1. 

De plus, pour assurer un bon contact thermique avec le dissipateur. la face 
externe 2b. fait saillie hors du capot 1; 

Selon une application particuliere. le boitier de I'invention est caracte- 
rise par le fait qu'il contient au moins un element resistant en plus, 
eventuellement. d'autres composants. 

Selon une autre application particuliere. le(s) 6l6ment(s) r6sisunt(s) 
est (sont) en cermet depose directement sur la feuilie isolante 2 entre des 
electrodes en cermet eventuellement soudable. 

Ou encore, selon une autre application particuliere. le(s) 61ement(s) resis- 
tants(s) est (sont) constitu6(s) d'une feuilie metallique assujettie i la face 
2a de la feuilie 2. 

Dans I'exempie ici decrit, le materiau constituant la feuilie 2 est Tun de 
ceux du groupe constitu6 par I'alumine. I'oxyde de beryllium, le nitrure 
d'aiuminim. un m^tal 6maill6 et ies faces 2a et 2b de la dite feuilie sont planes 
et sensiblement paralleles. 

Une autre caracteristique particuliere de I'invention est que les vis 9 
en appuyant en porte-a-faux sur les surepaisseurs 8, sollicitent les oreilles 
de fixation en flexion et non au cisaaiement, ce qui risquerait de provoquer 
leur rupture. De plus, les bagues 5 limitent la force de pression des vis 9 i 
une valeur pr6d6termin6e fonction de leur hauteur. Les bagues 5 pourront. 
mais pas obligatoirement, ^tre surmoul6es dztns les oreilles de fixation 11. 

Selon cette disposition, des bagues 5 sont surmoul6es, mais pas obliga- 
toirement, dans les trous des oreilles 1 1 de fixation du capot 1 au cours de 
rop6ration de moulage du dit capot. 

Cette structure particuliere entraine une forme simple de la feuilie 2 
et notamment I'absence de trous de passage des moyens de fixation, de reali- 
sation coOteuse dans un dieiectrique. 
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Au moitts deux cosses 3 traversent autant de fenStres le et se trouveat 
maintenues par des bossages If du capot 1 . Le pied 3p de chaque cosses vient 
en contact avec le(s) composant(s) 61ectronique(s) contenu(s) 6 dans le 

boitier. . 

5 La facility de mise en place des cosses 3 est une autre particularity 

importante de l invention. Cette facility repose H la fois sur la forme des dites 
cosses et sur celle du capot 1 (fig. 5 - 6 - 7). Les quatre fenStres le (fig. I) du 
capot 1 sont destinies i permettre le passage par la face la de la cosse 3 et sa 
mise en place dans la fente Ih (fig. 4). 

10 Figures 5 et 6, afin dattribuer un nom chaque partie de la cosse 3, 

comparoQS liaun personnage assis. On reconnait : iatete 3t. le cou 3k. la 
bosse 3e. le corps 3q, les hanches 3h, le bassin 3b. la cuisse 3c, le genou 3g. 

la jambe 3j etle pied 3p. 

Figure 7 : fintroduction de la cosse 3 dans le capot 1 a partir de la face 

15 lase fait suivant I'orientation 3a. 

Selon une disposition particulifere, la cosse 3 poss6de un bossage 3e de 

positionnement. 

La bosse 3e en prenant contact sur la face la arrfite les hanches 3h 
exactement au niveau des bossages If, ce qui autorise le redressement de la 
20 cosse 3 en position 3d par un dispositif F. L'introduction des bossages If du 
capot 1 dans les hanches 3h garantit le blocage de la cosse 3 suivant la 
direction de son plan. On remarque que la disposition des bossages If autorise 
l usage d un moule sans tiroir lors de la mise en forme du capot I. 

Par suite, le capot 1 est 6ventuellement constitufe d'une composition 

25 moulable i base de matifere organique 

Selon une disposition particulifere de l invention le pied 3p des cosses 3 
est soud6 sur des plages 7a et 7b cr66es sur la face 2a de la feuille 2. 

Une autre caract6ristique de rinvention se comprend 6galementsur la 
figure 7. Le maintien de la cosse 3 au cours de la fusion de la soudure 10 peut 
30 etre favoris^ par Tintroduction i travers Torifice le d'une panne P, 6ven- 
tueUement chauffante. venant prendre appui sur la cuisse 3c. Mais U sera 
plus simple de maintenir provisoirement la cosse 3 par le dit dispositif F par 

pression sur la face eiterne de la t6te 3t. 

La composiUon fusible de soudure tendre est d6pos6e sur les plages 7al, 
35 7a2 et7bl, 7b2 avantmise en place de la feuille 2 ou bien encore d6pos6e. 
apr^s mise en place de la feuUle 2. au pied 3p de la cosse 3 au moyen d un dis- 
positif S introduitau travers de I'orifice le. 
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On profile de I'excellente conduction thermique de la feuille 2 pour 
provoquer la fusion des soudures 10 par apport d'6nergie calorifique aux 
plages 7al, 7a2 at 7bl, 7b2 en chauffant la face 2b. mais tout autre proc6d6 de 
chauffage pourra etre exploit6 parexemple : induction, micro-ondes, ... 

On remarque, et ce sontd'autres dispositions particuli6res de I'inven- 
tion. lafaible section de I'ensemble "cuisse - jambe" de la cosse 3. Ladite 
section ne represente que 20% it 5% de celle du corps 3q de la cosse 3- De plus, 
seul le pied 3p vient au conUct de la face 2a de la feuille 2. Cet ensemble de 
dispositions limite, lors de la fusion de la soudure 10, le rdle de puits thermi- 
que de la cosse 3- 

Suivant une version de I'invention, le mouillage de la soudure tendre 
sur le pied 3p est facilite par le fait que la cosse 3 comprend un des m6taux du 
groupe : cuivre - etain - zinc - plomb - nickol - chrome - or - argent - fer. 

Une autre caract6ristique de I'invention est que la faible section de la 
cuisse, de la jambe, du pied associee i l'6tat recuit done ductile du m6tal de la 
cosse 3 contribue i limiter les contraintes mecaniques dues aux differences 
entre les coefficients de dilatation des mat6riaux constituant les differents 
organes de la structure du dit boltier. 

La forme de la tete 3t de la cosse 3 sera choisie par I'homme de I'art 
pour satisfaire f architecture de ciblage du circuit 6lectronique dans lequel 
serainclus le composant pr6sente dans le boitier de I'invention (fig. 1). 
Exemples non limitatifs : 

- tete 3ten position 3f, forme type Faston i emmancher 

- tete 3t en position 3f ■ forme plate, perc6e destin6e 1 6tre boulonn6e 

- t6te 3t rabattue en position 3v grdce i I'amincissement 3k. forme plate, 
percfee destin6e iStre travers6e par une vis collaborant avec I'Scrou pri- 
sonnier 4. 

En I'occurence, dans une version particuli6re du boitier de I'invention, 
le capot 1 comporte des logement Id susceptibles de recevoir 6ventuellemeat 
des fecrous 4 per mettant de visser les connexions sur les cosses 3 rabattues en 
position 3v. 

Une autre disposition de 1" invention est que la somme des aires des 
f enetres le est 6gale ou sup6rieure i la somme des aires des surfaces pleines 
residueiles de la face li. 
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Uae autre caracteristique de rinvenlioa concerne lapreseace evea- 
tuelle d un orifice central Ic (fig. 1 - 2) de grande surface, dans la face la. 
qui coopere avec les fenetres le pour faciliter rintroduction d'un earobant 
poiym6risabie de protection en vue du comblement. du volume libre 11 laiss6 

5 dans le boitier par les organes contenus . feuille 2, 616nients 6lectroniques, 
parties 3q - 3b - 3c - 3g - 3j - 3p des cosses (fig. 4). Ce complement est realise 
au moins jusqu'au niveau de la face li etau plus jusqu'au niveau des faces Ij. 
La grande surface totale des ouvertures Ic et le facilite I'^vacuation de lair. 
Une autre caracteristique primordiale de I'invention est que la surface 

10 totale des orifices Ic et le est choisie assez grande pour permettre les varia- 
tions de volume de I'enrobant, dans son etat solidifie, sans creation de 
contraintes mecaniques qui seraient susceptibles de nuire autant a I'integri- 
te des organes constitutifs du boitier de I'invention. y compris des 616ments 

electroniques contenus. 

15 En vue de justifier cette precaution, sont presentes ci-apres au lecteur 

les resultats de mesures de distorsion realisees en harmonique 3 sur des boi- 
tiers de I'invention contenant des resistances, apres qu'ils aient subi des 
variations rapides de temperature (-65* C * 125* C 5 fois). et presentant des 
surfaces totales d'orifices Ic plus le egales ^ : 

20 307o de la surface interne utile du dit boitier : 40% dc defauts 
377« de la surface interne utile du dit boitier : 20% de defauts 
51% de la surface interne utile du dit boitier : 0% de d6faut 
Par suite, la surface totale des fendtres le et Ic est au minimum 6gale A la 
surface des parties pleines r^siduelles de la face li, 

25 En consequence, dans une version particuliere de I'invention. le boitier 

est caract6ris6 par la presence d'un orifice suppl6mentaire Ic dans la face la 
et par le fait que la somme des aires des orifices Ic et le est 6gale ou sup6- 
rieure t la somme des aires des surfaces pleines r6siduelles de la face li. 

Une autre disposition importante de Tinvention est que le ditenrobaat 

30 de protection est choisi par I'homme de Tart tel qu*il soit mouillant et de 

faible viscosity avant solidification afin d envahir par capillarit6 l espace des 
fentes Ih laiss6 libre par les cosses 3. 

De plus, I'enrobant dans son 6tat solidifi6 doit former une masse : 

- coh.6sive, 

35 - di^lectrique, 

- impermeable, en particulier hydrophobe, 

- souple afin que les variations de volume cons6cutives t Teffet des 6carts de 
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temperature sur les coefficients de dilaUtion ne g6a6reat des contraintes 
mecaniques prfejudiciables aux organes du boitier , 

- insensible aux effets combin6s d une temperature 6iev6e etde I humiditfe, 

- suffisamment incompressible afin d'empfecher notamment le retour des 

cosses 3 en position 3a 

- adh6rente au moins aux surfaces, internes au boitier de I'invention, des 
organes constitutifs a savoir : la feuille 2, le capot 1. les cosses 3 et les 
elements 6lectroniques contenus afin de les maintenir ensemble etd en 
isoler les parties sensibles vis-a-vis des agents agressifs. 

De telles compositions fluides. enrobantes et solidifiables a tempera- 
tures mod6r6es infferieures a 125* C existent sur le march6 comme par 
exemple cellesibase de caoutchouc silicone. 

En consequence, le boitier de I'invention est fegalement caract6ris6 
par le fait que les cosses ainsi que tous les organes internes au capot 1 se 
trouventlies ensembles, immobilises et prot6g6s par un enrobant cohesif. 
souple, dielectrique. relativement incompressible, adherent aux surfaces 
interieures au capot 1 et comblant au moins partiellement I'espace 11. 

En consequence, la gamme de fabrication d'un composant eiectronique 
prt'sentc dans le boitier de I'invention pourra comporter, mais ce n est li 
qu'un exemple, les etapes suivantes ; 

1 - Moulage du capot ( 1 ) dans un moule sans insert, ni tiroir 

2 - Mise en place, dans la face lb du capot I de la feuille 2 supportant le(s) 

616ment(s) 6lectronique(s) iencapsuler. 

3 - Mise en place des cosses 3 et leur mainUen par le dispositif F. 

4 - Depot de soudure au pied des cosses i travers les orifices le sur les 

plages soudables de la feuille 2. 

5 - Fusion des soudures - refroidissement 

6 - Nettoyage des flux de soudage. 

7 - Mise en place dans le montage d'enrobage. 

8 - Remplissage avec 1' enrobant du volume 11 jusqu'aux faces li au moins et 

Ij au plus, en une seule operation. 

9 - Solidification de 1' enrobant. 
10-Marquage pour identification. 

1 l-Eventuellement : pose des 6crous 4 et pliages des cosses 3 jusqu'i la posi- 
tion 3v. 
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Revendications 

1 - Boitier pour composantCs) 61ecLroaique(s) de puissance, a fixer sur dissi- 
pateur thermique. caract6ris6 ea ce qu'au moins un composant 61ectroiii- 
que est assujetti a uae face interne di61ectrique (2a) d'une feuille (2) 
presentant une bonne conduction thermique. 
5 La face interne <2a) de la feuille (2) est couverte par un capotrigide (1) 

etpossede une face (2b) externe au capot(l), 

Au moins deux cosses (3) traversent autant de fenetres (le) et se trouvent 
maintenues par des bossages (If) du capot (1), Le pied (3p) de chaque 
cosse vienten contact avec le(s) composant(s) electronique(s) contenu(s) 

10 (6) dans le boitier, 

Les cosses ainsi que tous les organes internes au capot (1) se trouvent lies 
ensembles, immobilises et proteges par un enrobant cohesif. souple. 
dielectrique, relativement incompressible, adherent aus surfaces inte- 
rieures du capot (1) et comblant au moins partiellement I'espace (ID. 

15 2 - Boitier selon la revendication 1 caract^rise par le fait que la face externe 
(2b) faitsaillie hors du capot (1). 
3 - Boitier selon Tune des revendications 1 i2 caracteris6 par le fait que le 
capot (1) est constitu6 d'une composition mouiable ibase de mati^re 
organique, 

20 4 - Boitier selon Tune des revendications 1 a 3 caracterise par le fait que la 
somme des aires des fenetres (le) est 6gale ou superieure a la somme des 
aires des surfaces pleines r^siduelles de la face (li), 

5 - Boitier selon I'une des revendications 1 i 4 caracterise par le fait que le 

pied (3p) des cosses (3) est soude sur des plages (7a et 7b) creees sur la face 
25 (2a) de la feuille (2). 

6 - Boitier selon Tune des revendications 1 i 5 caract6ris6 par le fait que le 

mat6riau constituant la feuille (2) est Tun de ceux du groupe constitu6 par 
Talumine, I'oxyde de beryllium, le nitrure d*aluminium, un metal emaille 
et que les faces (2a et 2b ) de la dite feuille sont planes et sensiblement pa- 
30 ralldles. 

7 - Boitier selon Tune des revendications 1 i 6 caract6ris6 par la pr6sence 

d*un orifice suppl6mentaire (Ic) dans la face (la) et par le fait que la 
somme des aires des orifices (Ic et le) est 6gale ou superieure t la somme 
des aires des surfaces pleines r6siduelles de la face (li). 
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- Boitier selon Tune des revendicatiorLS 1 A 7 caract^rise par le fait que 
des bagues (5) sont surmoul^es dans les trous des oreilles (11) de fixatioa 
du capot ( D au cours de I'operation de moulage du dit capot. 
9 - Boitier selon I'une des revendications 1 aS caracterise par le fait que le 
capot ( 1 ) comporte des logements ( Id) susceptibles de recevoir eventuelle- 
ment des ecrous (4) permettant de visser les connexions sur les cosses (3) 

rabattues en position (3v), 

10- Boitier selon I'une des revendications 1 a 9 caracterise par le fait que la 
cosse (3) comprend un des metaux du groupe : cuivre - etain - zinc-piomb- 
nickel - chrome - or - argent - fer. 

11- Boitier selon Tune des revendications 1 a 10 caracterise par le fait que la 
cosse (3 ) possede un bossage 3e de positionnement. 

12- Boitier selon I'une des revendications 1 a 11 caracterise par te fait qu'il 
contient au moiiis un element resistant en plus eventuellement d'autres 
composants. 

13- Boitier selon la revendication 12 caracteris6 par le fait que le(s) 616- 
ment(s) resistant(s) est (sont) en cermet depose directement sur la feuille 
isolante (2) entre des Electrodes en cermet Eventuellement soudable, 

14- Boitier selon la revendication 12 caracterise par le fait que le(s) 6le- 
ment(s) r6sistant(s) est (sont) constitu6(s) d' une feuille mEUllique as- 
sujettie a la face (Za) de la feuille (2), 

15- Proced6 de realisation du boitier selon les revendications 1 ^7 et 9 a 14 com- 

portant les etapes de : 

- Moulage du capot (1) dans un moule sans insert, ni tiroir. 

- Mise en place, dans la face (lb) du capot (1) de la feuille (2) supportant 
le(s) ei6ment(s) eiectronique(s) encapsuler. 

- Mise en place des cosses (3) et leur maintien par le dispositif (F). 

- DEpdt de soudure au pied des cosses i travers les orifices (le) sur les plages 
soudables de la feuille (2). 

- Fusion des soudures - refroidissement, 

- Remplissage avec I'enrobant du volume (11) jusqu'aux faces (li) au moins 
et (Ij) au plus en une seule operation. 

- Solidification de I'enrobant. 
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